
Bienvenido a O-Leading
Somos fabricantes profesionales de PCB con más de diez años de experiencia. Gama de productos: PCB de
una capa, de doble cara, de múltiples capas, PCB flexible y MCPCB. Podemos proporcionar un servicio
prototipo rápido: S / S en 24 horas, 4-8 capas en 48-96 horas de trabajo. (Empresa de circuitos
impresos)

AGUJEROS DE COBRE MÍNIMO .025 AVG, .020 MIN .. LOS AGUJEROS NO PUEDEN SER
ENCHUFADOS
Paquete con película de burbujas transparente incolora, 25PCS / bolsa, coloque el desecante en el
costado, coloque la tarjeta indicadora de humedad en el lado superior(Placas de circuito
personalizadas china)

Descripción del producto

Lugar de origen Guangdong China (continental) Nombre de la
marca

O-Leading

Material de base FR-4, aluminio, Rogers, cobre
pesado, etc.

Espesor de
cobre

0.5oz-5oz

Min. Tamaño del agujero 0.2mm Min. Ancho de
línea

0.2mm

Acabado de superficies Inmersión oro / estaño / plata,
OSP, HASL sin plomo

Min. Espaciado
entre líneas

0.2mm

aplicable a led, teléfono móvil, aires
acondicionados, lavadoras

personaje  Control industrial pcb

certificados ISO9001, UL, RoHS, SGS Q / CTN requisito del cliente

pesart 0.01kg -5kg MOQ 10 piezas
color azul, rojo, verde, negro. amarillo Junta Thickness 0.1-5mm 
Número de modelo montaje de pcb fabricante de pcba precio $ 0.1- $ 10 
tipo de diseño requisito del cliente tamaño 0.01m3-10m3 

Fabricante de placas de circuito impreso
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Nuestro equipo







Certificaciones







Empaquetado y entrega



 Capacidad de procesamiento
Capacidades de producción de PCB
Recuento de capas: 1 capa-32 capas
Espesor de cobre acabado: 1/3 oz-12 oz
Ancho mínimo de línea / espaciado interno: 3.0mil / 3.0mil
Ancho mínimo de línea / espaciado externo: 4.0mil / 4.0mil
Relación de aspecto máxima: 10: 1
Grosor del tablero: 0.2mm-5.0mm
Tamaño máximo del panel (pulgadas): 635 * 1500 mm
Tamaño mínimo del orificio perforado: 4mil
Tolerancia de agujero revestido: +/- 3mil
BIind / Vias enterradas (tipos AII): SÍ
Vía relleno (conductivo, no conductivo): SÍ
Material base: FR-4, material libre de halógenos de alta Tg. FR-4, Rogers, base de aluminio,Poliimida,
              Cobre pesado
Acabados superficiales: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, plata de inmersión,Inmersión de estaño, dedos dorados,
tinta de carbono



Capacidades de producción SMT
Material de PCB: FR-4, CEM-1, CEM-3, placa a base de aluminio
Tamaño máximo de PCB: 510x460 mm
Tamaño mínimo de PCB: 50x50mm
Grosor de PCB: 0.5mm-4.5mm
Grosor del tablero: 0.5-4 mm
Tamaño mínimo de componentes: 0201
Componente de tamaño de chip estándar: 0603 y más grande
Altura máxima del componente: 15 mm
Paso de plomo mínimo: 0.3 mm
Paso mínimo de bola BGA: 0.4 mm
Precisión de colocación: +/- 0.03 mm


